附件1
货物一览表及技术要求
	序号
	物资名称
	技术指标参数要求
	计量单位
	数量
	预算
（万元）

	1
	承载AD/DA芯片—AD9371（或AD9375）的板卡
	1.信号处理带宽最大为250MHz
2.支持FMC插槽
	块
	2
	8.0

	2
	搭载上述AD/DA板卡的载板
	1.载板与AD/DA板卡通过FMC插槽相连
2.载板要能够支持对AD/DA上AD9371（AD9375）芯片可配置
3.载板上需要具有高速处理FPGA芯片，要求Xilinx Zynq-7000系列处理能力以上的芯片（如XC7Z100或者XC7Z045能力以上）
4.载板要求支持MicroTCA机箱架构，能够支持AMC.1、AMC.2、AMC.3与AMC.4规范，要求载板能够支持高速PCIe、SRIO、XUAI协议交换（能够通过FPGA可配）
	块
	2
	12.0


附件2
法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（投标人全称）的法定代表人。
特此证明

投标人全称：（盖章）
年  月  日
附件3
法定代表人授权书
（采购机构名称）：
（投标人全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。
投标人全称：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
年月日
附：
授权代表姓名：              
职    务：电话：
传    真：邮编：
通讯地址：

法定代表人身份证复印件


（反面）





法定代表人身份证复印件


（正面）





授权代表身份证复印件


（反面）





授权代表身份证复印件


（正面）








